JEKJIAPALISI TPO BUIMTOBIIHICTD NeUA.SEUC.TC.RoHS.116-22

1. Pagioo6nannanns: (IEEE 802.11 (a/b/g/n), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1), RFID, WPT, NFC, GNSS.

(6upi6, mun, Homep napmii uu cepiinull Homep)

2. ToBapucTBo 3 o0Me:keHOI0 BiamoBinanabHicTio «Camcynr Eaexktponike Ykpaina Kommnani» (Byn. JIeBa
Tosncroro, 6ya. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kog €JIPTIOY 36048094; ten. +380(44) 390-53-33)

(Haiimenysanns ma aopeca UpOOHUKA AO0 11020 YNOBHOBAICEHO20 NPEOCMABHUKA,

3. L5 nexsapauist BiinmoBigHOCTi BUAaHA M 0cOOMCTY BiANOBiAAIbHICTH BUPOOHHMKA.

4. O0’exT mekyaparii:

Hasea obnaonanns: Hapyynmii KoMmyHikauiiHuii npucTpii;

Topeosenvra mapka: SAMSUNG,;

Mooeni: SM-R920;

Besnposionuil 3apsionuii npucmpii. (iIlgykTuBHOTO THIY) Moaedi EP-OR900;

Bupobnux: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,
Republic of Korea/ Pecriyomika Kopes) / «Cameynr Enexrponike Ko., JIta.» (129, CamcyHr-po, YeHTOHT-TY,
CyBoH-ci, ['yeonri-no, 16677, Pecriybmnika Kopest);

Micye supobruymea:

«Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic
of Korea) / «Camcynr Eaexrponike Ko., JIta.» (#94-1, Imcy-Hdonr, I'ymi Citi, I'yenoyk-/lo, 730-350,
Pecniyomika Kopes), «<Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-1.P, Yentrung Commune,
Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam) / «Camcynr Enekrponike B’ernam Ko., JIta.» (Yenxonr
1-LITi, Yentpaur Komton, Yeuxounr [lict., baunnx Ilposuni, B’ernam), «Samsung Electronics Viet
Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen District, Thai Nguyen
Province, Vietnam) / «Camcyur Eaekrponikc B’er Tuam Txai Hryen» (Yen bunx Inmactpian mapk,
Honr Tien, Kombion, [1xo Yen [ictpikt, Txai Enryen IIposinne, B’ernam), «Tianjin Samsung Telecom
Technology Co., Ltd.» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park, Xiging District, Tianjin,
China) / «Tianmxkin CamcyHr Teaxkom Texnomomxki Ko., JIta» (Ne 9 Beci Poax, Mikpo-Enekrponike
Innactpian ITapk, Kciksinr [ictpikr, Tianmkin, Kurait), «Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.»
(516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) / «Camcynr Eaexrtponikc Xyizxoy»
(516229, Yenmxianr Toyn, Xyizxoy Ciri, I'yangonr, Kurait), «Samsung India Electronics Private
Limited» (B-1, Sector 81 Phase Il Noida 201 305 Uttar Pradesh India) / «Camcynr Inais EjgekTponikc
Ipisar Jlimitea» (b-1, Cextop 81 ®aze Il Hoiga 201 305 FOtrap IIpanem [umis)

Homep napmii abo cepitinuii Homep: NPOAYKIisi BATOTOBJSIETHCHA cepiiiHo.

(i0enmugbikayis padioobraduanus, AKa 0ae 3M02y 3abe3neyumu 1o2o NPOCMeNHCYBAHICHIb, MOdCe GKIIOUAMU KOIbOPOse UilmKe
306padicenns y pasi nompedu 0ns idenmugbikayii 3a3Hauenoeo padioodIa0HaHHs)

5. O0’ext nexnapaiii Bianorijae Bumoram «TeXHIYHOro perjiaMeHTy Paaioo0JIaTHAHHN», 3aTBEPIKEHOTO
nocranoBoo Kadinera MinicTpiB Ykpainu Bix 24.05.2017p. Ne 355.

6. Cranmaptu 3 mepesiKy HaI[lOHAJIBHMX CTaHAAPTiB, IO OYyJIM 3aCTOCOBaHI, Ta IHIN CTAaHAAPTH 1 TEXHIYHI
crierudikariii, o0 SKUX ACKJIAPYEThCS BiIMOBIIHICTS:

3 Oezneku (MyHKmM 6 MEXHIUHO20 pe2lamMeHmy):

JICTY EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT;
IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT);

JACTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);

EN 62209-2:2010;

EN 50663:2017,

JCTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);

JICTY EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT);

3 eIeKMPOMASHIMHOL CYMICHOCMI (NYHKM 6 MEeXHIUHO20 pe2iamenmy):

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11);

JICTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);

JACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT);

JCTY ETSI EN 301 489-19:2008 (ETSI EN 301 489-19:2002, IDT);

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);


http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=%7Eetsi-en301489-17&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+EN+301+489-17%3A2008

JCTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);

JICTY EN 55035:2019 (EN 55035:2017, IDT; CISPR 35:2016, MOD);

epexmuene UKOPUCMANHSL PAOIOYACMOMHO20 PeCypCy (NYHKM 7 MEXHIYHO20 PeSlaMeHmy):
ETSI EN 300 328 VV2.2.2 (2019-07);

JICTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT);

JCTY ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT);

JCTY ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017);

JCTY ETSI EN 303 413:2018 (ETSI EN 303 413:2017, IDT);

Final draft ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017-06)

(i3 3a3HaueHHsIM I0eHmuiKayitinoco Homepa, 8epcii ma damu 6UOAHHSL)

7. llpu3HayeHwuii oprad 3 OIiHKY BinnoBigHOCTI QOB «Opzan cepmudpixauii «llenmp cepmudpixauii mamepianie
ma eupooie» (Ne UA.TR.032)

(Hatimenysanns, i0eHmupikayitinuil Homep 32I0H0 3 PeECMPOM NPUSHAUCHUX OP2AHIB)

BukoHaB poboTH 3 ouinku ionogionocmi 3a npouedyporo excnepmusu muny (Moodyns B)

(onuc uKoHanux Hum Oiti)

Ta BujaB ceprudikat ekcrieptusu tumy Ne UA.032.CT.0221-22 i 10 cepmusi 2022 p.

(v pa3i 3anyueHHs NPUHAYEHO20 OP2aAHY 3 OYIHKU BIONOBIOHOCT).

8. omaTtkoBa iHpopMallis:
ITporpamua Bepcin R920.001/REV1.0.

O0’exT AeKIIapallii BiJIMOBiIa€ BAMOTaM TaKOI'0 TEXHIYHOTO PErjlaMeHTY:
o TexHiuHUIl perjiaMeHT 00MeKeHHSI BUKOPUCTAHHS JAeAKHX HeOe3NeYHNX PeYOBHH B €JIEKTPHYHOMY Ta
ejqexkTponHomy odaaaHanHi (IloctanoBa KM Ykpainu Ne 139 Bix 10.03.2017)
INocunaHHs Ha BIAMOBIIHI CTAHIAPTH 3 TIEPEITIKY HAIlIOHANBHUX CTAHAAPTIB, 10 OYJIM 3aCTOCOBaHI, 00 MOCHIIAHHS
Ha 1HIII TEXHIYHI crierudikallii, CTOCOBHO SIKHUX JACKJIAPYETHCS BIIMOBIAHICTS:
® 3 0OMENCEHHS BUKOPUCMANHHS OESIKUX HeOEe3NeUHUX PEUOBUH.
JACTY EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2018, IDT; IEC 63000:2016, IDT)

[Minmucano Bix iMeHi Ta 3a gopyvennsm Bix 03.08.2015 p. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecmy6mika Kopes), ymoBHOBaKEHHM
npeacraBHukoM B Ykpaini TOB «Camcynr Enexrponike Ykpaina Komnani»

M. KuiB, Ykpaina 10 cepmHs 2022 p.
(micye ma dama euoaui) P
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®inancopuii 1upexkrop TOB «Camcynr s =
Enexrponike Ykpaina Komnani» P Yoii Canr ik
(nocaoa) (nionuc) (npizsuwe, im’s ma no 6amMvKosr)

M.I1.



